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Abstract (en)
In order to join at least two sheets of paper or similar sheets, said sheets are cut into strips (24, 24') into the joining region and are pressed out of the
plane of the sheets alternately in pairs. For this purpose punching dies (19, 20) with teeth (21) can be provided. <IMAGE>

Abstract (de)
Zum Verbinden von mindestens zwei Lagen aus Papier oder dergleichen werden diese im Verbindungsbereich in Streifen (24, 24') geschnitten
und paarweise abwechselnd aus der Ebene der Lagen herausgedrückt. Hierzu können Stanz-Drück-Werkzeuge (19, 20) mit Stanzzähnen (21)
vorgesehen sein. <IMAGE>
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